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Baromètre de l’électronique
Indices trimestriels agrégés des ventes France

Composants et consommables électroniques*

Base 100 en 2017

*Composants électroniques (semiconducteurs, passifs, circuits imprimés, connectique) et consommables (crèmes à 
braser, flux, accessoires) destinés à l’industrie
Source : Enquêtes de conjoncture auprès des adhérents d’Acsiel (indice basé sur les déclarations de 34 adhérents)

T4 / T3 ‘22  : +9,9%

T4 ‘22 / T4 ‘21 : +35,6%
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Baromètre de l’électronique
Indices trimestriels agrégés des ventes France

Equipements de test et mesures, machines de production*

Base 100 en 2017

*Equipements de test et mesures électroniques, équipements de production de cartes électroniques
Source : Enquêtes de conjoncture auprès des adhérents d’Acsiel (indice basé sur les déclarations de 15 adhérents)

T4 / T3 ‘22 : -1,8%

T4 ‘22 / T4 ‘21 :-12,3%
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La durabilité est
l’affaire de tout le 
monde



Rapport extra financier – la double matérialité

8

Matérialité environnementale et 
sociétale

Important pour comprendre l’impact des activités de 
l’entreprise

Audience: Société civile, consommateurs, 
employés…

Impact de l’entreprise sur 
le climat

Materialité financière

Important pour comprendre le développement, la 
performance et la place de l’entreprise

Audience: Investisseurs, Banques et Analystes

Impact du changement 
climatique sur l’entreprise



Le marché durable de l’électronique – les challenges
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Gestion du risque liée aux changements climatiques

Contrôle de la chaine de Valeur, incluant l’impact carbone

Emissions de gaz à effet de serre – neutralité carbone 

Suivi et amelioration des impacts sur la Biodiversité

Consommation et recyclage de l’eau 

Responsabilité sociétale et pratiques managériales

Attractivité et rétention des talents



les solutions de l’électronique pour la durabilité
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Permet la décarbonation de la mobilité

Permet la décarbonation de l’industrie

Permet la décarbonation des villes

Permet le déploiement des énergies renouvelables

Permet une meilleure gestion de l’énergie

Permet la conversion digitale

Permet l’amélioration des conditions de travail



Q&R





Advanced Materials
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Rappel sur les Piliers du Développement Durable

14

■ Environment
￭ Climat
￭ Pollution
￭ Eau
￭ Biodiversité
￭ Economie circulaire

■ Social
￭ Ressources humaines

▪ En propre
▪ Sous-traitance & chaîne d'approvisionnement

￭ Communautés affectées
￭ Consommateurs et Utilisateurs

■ Gouvernance
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Pourquoi c’est Important
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■ Investisseurs / financements
￭ Mouvt global finance durable (taxonomie, SFDR, Paquet Finance Durable )
￭ Financements publics

■ Contexte réglementaire → de + en + d’info, de + en + précise
￭ Accords de Paris → Gaz à effets de serre
￭ Convention de Stockholm → Composés Organiques Persistants 

⇒ PFOS, PFOA → PFAS (en cours)
￭ Rapport de Développement durable (CSRD-EU → 2025)

■ Ressources humaines
￭ Capacité à attirer des talents pour les entreprises n’ayant pas pris des engagements et n’ayant engagé des actions claires 

pour le DD.
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Les Challenges Spécifiques à l’Industrie des Semiconducteurs / Climat
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■ Scope 1: 
Emissions directes des operations

■ Scope 2: 
Emissions liées à l'énergie

■ Scope 3: 
Emissions liées à la chaîne de valeur amont et aval

35% 45% 20%

Source: KPMG
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Les Ambitions Climatiques: +1.5°C / 2100 ⇔ Net Zero / 2050
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Source: KPMG

■ Maintain des efforts actuels 
⇒ ne délivre pas selon le scénario +1.5°C

■ Atteinte des objectifs annoncés 
⇒ pas de diminution nette en 2030

■ Principaux leviers: 
￭ Scope 1: gaz de process
￭ Scope 2: Electricité
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Les Substances Per-Fluoro Alkylées: La Convergence des Luttes
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■ Définition des PFAS: Pas (encore) de consensus

￭ ex: OCDE

■ Usage dans l’industrie des semiconducteurs 
￭ Perfluoroelastomers (PTFE, PFA…) → ?
￭ Lubrifiants (ex. Fumblin™ )
￭ Surfactants (PFOA, PFOS), agents moussant (extincteurs)
￭ Solvants agents de nettoyage
￭ Fluides diélectriques (tests)
￭ Fluides caloporteurs (HTF)
￭ Gaz de nettoyage et de gravure ⇒ Global Warming Potential
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Émissions d’un Fab Logique Typique
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■ Emissions =
Gas entrants * destruction/création dans le procédé * 
destruction par le traitement

■ Les difficulté de “remplacer”
￭ performance du procédé / remplacement 

de ce qui marche

￭ Compréhension des émissions post 
process (GWP entrant seul non pertinent)

￭ Cycle de vie (amont)

￭ Financement / équation économique
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L’eau: Un problème Adressable
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■ Semiconducteur WW= ~109 m3/an

■ Effet indirect sur l’energie
￭ 9 kWh/m3 eau process froide
￭ 92 kWh/m3 eau process chaude

■ Recyclage de l’eau à + 80% démontré dans
des régions à fort stress hydrique
￭ Singapour
￭ Israel
￭ Arizona

■ Retrofit compliqué

Source: Semiconductor Digest / OCTOBER 24, 2022
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Les Leviers et les Actions & Exemples à l’échelle de la Fab 
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■ Sélection du site & des technologies (DfE)
￭ Difficulté de retrofit >> difficulté de bien démarrer

■ Achat d'énergie (~ 40% de l’impact)

■ Optimization énergétiques des équipements & des utilités
￭ Utilities “intelligentes” (mode basse énergie de pompes et scrubber, etc.)
￭ …mais tendance à des procédés plus énergivores (EUV: 10 GWh/an/system, gravure “HAR”, RTA…)

■ Recyclage / Réutilisation
￭ Eau, gaz (Xe, H2-EUV) 
￭ Qualification des produits re-processés.

■ Réduction des émissions de GES (principalement gaz fluorés)
￭ Optimisation de procédés de nettoyage (end-point detection)
￭ Système de destruction d’effluents (thermique → plasma)
￭ Chimies alternatives
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Intégrer (et Comprendre) la Chaîne d’Approvisionnement

22

■ Devoirs réglementaires
￭ Loi sur le Devoir de Vigilance
￭ Loi SAPIN 2 / extraterritorialité

■ Réduction des risques de disruption d'approvisionnement
￭ ex: Crise du néon (2014 - Annexion de la Crimée) 
￭ Eléments: Terres Rares, Métaux précieux, Conflict Minerals, Ge, 
￭ Composés et intermédiaires: PCTFE (joints), base Novalac, Co2(CO)8, …

■ Capacité de comprendre l’analyse du cycle de vie
￭ ex: NF3 atmosphérique > NF3 émis par les utilisateurs
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Conclusion

23

■ Une industrie propre qui peut être verte

■ Enjeux climatiques: Energie & Gaz Fluorés

■ Réduction des risques d'approvisionnement par un investissement dans la compréhension de la supply chain

■ Un grand potentiel d’innovation pour les nouvelles capacités de production, mais difficulté de modifier l’existant

■ Vision intégrée de tous les éléments de l’ESG

















Merci à toutes et à tous pour votre présence
Merci aux partenaires et aux exposants

Rendez-vous

Jeudi 25 janvier 2024
pour l’édition 2024 de la JTE !
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